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patent research and product analysis

LTEC Corporation

patent research

product analysis

半導体および電子電機分野の解析フィールド
で日本屈指の技術サービス会社

株式会社エルテック
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Si-sub

N: 濃度[atoms/cm-3]

ρ: 抵抗率[Ωcm]

R: 抵抗[Ω]

Device reverse engineering

BackSide SR-AnalysisPackage GC-MS  Analysis

Estimation of Process flow

Structure Analysis

Power Device Analysis service



PCB reverse engineering

Create components level detail schematic flow

機械学習を活用した当社独自ツールで各層の配線パターンをデジタルデータ化。

搭載部品の情報と配線情報

Parts List

Circuit DiagramFunction Block

Parts mounting position

Circuit Pattern



Reverse engineering service

ABSインバーター コンバーター

電池監視

エンジンECU

流量センサー 圧力センサー 温度センサー

充電器

ABS

走行安全

ADAS ECU ADASカメラ

EPS HUD

サイドモニタ バックモニタ

メーターパネル

ABSLiDAR

ドライバ
ステータスモニタ

LED制御

Powertrain

Product analysis results

After 2016

８７５ cases

ADAS

Product analysis results

After 2016

５５９ cases

Others

Product analysis results

After 2016

２６１ cases

ボディ関連・その他

マイクモジュール サイドモニタ バックモニタ

シートヒーター ワイパー エアコン パワーウインドウ

エアバッグ Noxセンサ

車載電池

LED制御マイクモジュール

車載カメラ

ABS

TCU
（トランスコントロール）

TCU
（テレコミュニケーション）

超音波ソナー

パワートレイン関連

Achievements of Automotive Components analysis

LTEC Service

機能設計
回路ブロック
デザイン

熱設計

PCB設計
筐体・ケース設計

・構造、材料解析
モデル改善および機能限界を評価する
・電気特性評価
動特性、静特性、短絡耐量

・短絡などの異常動作時に適用な能な
拡張Zthモデルの提供

新製品企画
システム仕様
コンセプト

・競合他社ベンチマーキング
コスト、性能比較
・調査サービス：IP/特許調査 技術動向調査

・構造、材料解析
・電気特性評価
・熱抵抗試算

Customer
LTEC Mission


